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(57)摘要

本发明涉及电容器领域，特别是一种可调节

容量的框架式电容器制备方法，所述框架式电容

器包括框架和多个电容单元，所述框架包括长连

接片和短连接片，所诉长连接片和短连接片平行

间隔布置，所述电容单元设置在长连接片与短连

接片之间，所述长连接片连通所有所述电容单

元，所述短连接片与所述电容单元一一对应且相

邻两个短连接片之间间隔布置，所述框架上短连

接片一侧开设有两相对的滑槽，两所述滑槽之间

可滑动设置有开关，所述开关沿滑槽滑动可使相

邻的两短连接片连接导通或断开。
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1.一种可调节容量的框架式电容器制备方法，其特征在于：所述框架式电容器包括框

架和多个电容单元，所述框架包括长连接片和短连接片，所述长连接片和短连接片平行间

隔布置，所述电容单元设置在长连接片与短连接片之间，所述长连接片连通所有所述电容

单元，所述短连接片与所述电容单元一一对应且相邻两个短连接片之间间隔布置，所述框

架上短连接片一侧开设有两相对的滑槽，两所述滑槽之间可滑动设置有开关，所述开关包

括滑块，旋转连接片和旋钮，所述旋转连接片设置在滑块贴近所述短连接片的一侧，所述旋

钮设置在滑块远离短连接片的一侧且旋钮连接并控制旋转连接片转动，所述开关沿滑槽滑

动可使相邻的两短连接片连接导通或断开；

其制备方法，包括如下步骤：

步骤一：组装框架，将短连接片设置在框架上开设有滑槽的一侧，长连接片设置在框架

上相对短连接片的另一侧，并将开关设置在滑槽上；

步骤二：在电容单元的两端用涂布机涂敷一层高温焊料，将电容单元设置在框架上使

电容单元一端接触长连接片、另一端接触短连接片；

步骤三：将装配好的框架式电容器放入焊炉中焊接，使高温焊料融化凝固，将电容单元

与框架牢牢焊接在一起。

2.根据权利要求1所述的一种可调节容量的框架式电容器制备方法，其特征在于：所述

框架包括两平行间隔布置的边框和两平行间隔布置的限位框，所述长连接片与所述短连接

片分别设置在两边框上，两所述限位框分别设置在两所述边框内侧，所述限位框内存在多

个相互隔断的安装口，所述安装口与所述电容单元一一对应，所述电容单元穿过安装口与

长连接片和短连接片连接。

3.根据权利要求1所述的一种可调节容量的框架式电容器制备方法，其特征在于：所述

旋转连接片为椭圆形，两相邻的所述短连接片之间形成有与旋转连接片相适配的椭圆孔，

旋转连接片可嵌入椭圆孔内使两相邻的短连接片之间相互连通。

4.根据权利要求1所述的一种可调节容量的框架式电容器制备方法，其特征在于：包括

多个所述开关，所述开关与所述短连接片之间的间隔一一对应。

5.根据权利要求1至4任一所述的一种可调节容量的框架式电容器制备方法，其特征在

于：所述框架为聚四氟乙烯材料。

6.根据权利要求1至4任一所述的一种可调节容量的框架式电容器制备方法，其特征在

于：所述长连接片和短连接片为4J42铁镍连接片。
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一种可调节容量的框架式电容器制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电容器领域，特别是一种可调节容量的框架式电容器制备方法。

背景技术

[0002] 随着科技的发展，诸如电源、工业、汽车、军工和航天航空等领域对大容量、大功率

电容器的需求量日益增多，而传统的片式陶瓷电容器，难以满足大容量的需求，因此通过多

只陶瓷电容器并联组装的方式，以实现电容器大容量的需求。

[0003] 现有技术的陶瓷电容器在使用过程中，单片陶瓷电容器直接表贴在PCB板上，由于

PCB板在受到机械外力作用下，容易产生板弯变形，使陶瓷电容器出现板弯裂纹而失效。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的是克服现有技术的缺点，提供一种通过在陶瓷电容器两端安装

设置框架，来实现多个陶瓷电容器并联组装，并通过框架上的可滑动开关控制连接电路中

电容器单元的数量，从而调节接入电路的容量的可调节容量的框架式电容器制备方法。

[0005] 本发明采用如下技术方案：

[0006] 一种可调节容量的框架式电容器，包括框架和多个电容单元，所述框架包括长连

接片和短连接片，所诉长连接片和短连接片平行间隔布置，所述电容单元设置在长连接片

与短连接片之间，所述长连接片连通所有所述电容单元，所述短连接片与所述电容单元一

一对应且相邻两个短连接片之间间隔布置，所述框架上短连接片一侧开设有两相对的滑

槽，两所述滑槽之间可滑动设置有开关，所述开关沿滑槽滑动可使相邻的两短连接片连接

导通或断开；

[0007] 其制备方法，包括如下步骤：

[0008] 步骤一：组装框架，将短连接片设置在框架上开设有滑槽的一侧，长连接片设置在

框架上相对短连接片的另一侧，并将开关设置在滑槽上；

[0009] 步骤二：在电容单元的两端用涂布机涂敷一层高温焊料，将电容单元设置在框架

上使电容单元一端接触长连接片、另一端接触短连接片；

[0010] 步骤三：将装配好的框架式电容器放入焊炉中焊接，使高温焊料融化凝固，将电容

单元与框架牢牢焊接在一起。

[0011] 进一步地，所述框架包括两平行间隔布置的边框和两平行间隔布置的限位框，所

述长连接片与所述短连接片分别设置在两边框上，两所述限位框分别设置在两所述边框内

侧，所述限位框内存在多个相互隔断的安装口，所述安装口与所述电容单元一一对应，所述

电容单元穿过安装口与长连接片和短连接片连接。

[0012] 进一步地，所述开关包括滑块，旋转连接片和旋钮，所述旋转连接片设置在滑块贴

近所述短连接片的一侧，所述旋钮设置在滑块远离短连接片的一侧且旋钮连接并控制旋转

连接片转动。

[0013] 进一步地，所述旋转连接片为椭圆形，两相邻的所述短连接片之间形成有与旋转
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连接片相适配的椭圆孔，旋转连接片可嵌入椭圆孔内使两相邻的短连接片之间相互连通。

[0014] 进一步地，包括多个所述开关，所述开关与所述短连接片之间的间隔一一对应。

[0015] 进一步地，所述框架为聚四氟乙烯材料。

[0016] 进一步地，所述长连接片和短连接片为4J42铁镍连接片。

[0017] 由上述对本发明的描述可知，与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0018] 第一、通过短连接片之间的间隔将多个电容单元之间相互断开，并通过可滑动的

开关控制连接电路中接入的电容单元的数量，从而调节接入电路的容量；

[0019] 第二、在电容单元的两端设置框架，通过框架与PCB板连接，可有效避免板弯应力

对电容单元的冲击，提高产品的耐久性和可靠性，同时通过限位框对电容单元进行限位，防

止在焊接过程中焊料流通导致电容单元连接导通；

[0020] 第三、通过旋转连接片使间隔的两个短连接片之间连接导通，从而使电容单元接

入连接电路中，调节连接电路中的电容量；

[0021] 第四、相邻两短连接片之间的间隔具有与旋转连接片形装相同的椭圆孔，通过椭

圆孔与旋转连接片配合，使连接更稳定。

附图说明

[0022] 图1是本发明的具体实施方式的整体结构示意图；

[0023] 图2是本发明的具体实施方式的框架的结构爆炸图；

[0024] 图3是图2中A部分的局部放大图；

[0025] 图4是本发明的具体实施方式的开关的结构示意图。

[0026] 图中：1.框架，10.长连接片，11.短连接片，12.边框，13.限位框，14.滑槽，2.电容

单元，3.开关，30.滑块，31.旋转连接片，32.旋钮。

具体实施方式

[0027] 以下通过具体实施方式对本发明作进一步的描述。

[0028] 参照图1至图4，本发明的一种可调节容量的框架式电容器制备方法，所述框架式

电容器包括框架1、多个电容单元2和多个开关3，多个电容单元2设置在框架1内，所述开关3

可滑动设置在框架1一侧。

[0029] 所述框架1包括长连接片10、短连接片11、两平行间隔布置的边框12和两平行间隔

布置的限位框13，所述长连接片10与所述短连接片11分别设置在两边框12上，两所述限位

框13分别设置在两所述边框12内侧，所述电容单元2设置在长连接片10与短连接片11之间，

所述长连接片10连通所有所述电容单元2，所述短连接片11与所述电容单元2一一对应且相

邻两个短连接片11之间间隔布置，所述短连接片11一侧的边框12上开设有两相对的滑槽

14，所述开关3可滑动设置在两所述滑槽14之间，所述开关3沿滑槽14滑动可使相邻的两短

连接片11连接导通或断开，所述限位框13内存在多个相互隔断的安装口，所述安装口与所

述电容单元2一一对应，所述电容单元2穿过安装口与长连接片10和短连接片11连接，所述

开关3与所述短连接片11之间的间隔一一对应，所述边框12和限位框13为聚四氟乙烯材料，

所述长连接片10和短连接片11为4J42铁镍连接片。

[0030] 所述开关3包括滑块30，旋转连接片31和旋钮32，所述旋转连接片31设置在滑块30

说　明　书 2/3 页

4

CN 115360017 B

4



贴近所述短连接片11的一侧，所述旋钮32设置在滑块30远离短连接片11的一侧且旋钮32连

接并控制旋转连接片31转动，旋转连接片31为椭圆形，两相邻的所述短连接片11之间形成

有与旋转连接片31相适配的椭圆孔，旋转连接片31可嵌入椭圆孔内使两相邻的短连接片11

之间相互连通。

[0031] 继续参照图1至图4，本发明制作时，将长连接片10、短连接片11、边框12和限位框

13组装成完整的框架1，在电容单元2的两端端头用涂布机涂敷一层含有铅元素的高温焊

料，通过高温焊料粘接并用定位制具将框架1与电容单元2组装在一起，将装配好的产品放

入回流焊中焊接，使得高温焊料融化凝固，将电容单元2与框架1牢固焊接在一起。

[0032] 本使用新型使用时，电容单元2通过框架1与PCB板连接，位于框架1最底端的电容

单元2通过长连接片10和短连接片11接入连接电路中，当需要对连接电路中的电容容量进

行调节时，滑动开关3，使开关3移动至相邻两短连接片11之间的间隔处，通过旋钮32使旋转

连接片31转动并嵌入两短连接片11之间的椭圆孔内，使两短连接片11连接导通，即可将其

它电容单元2并联接入连接电路中，以此来调节连接电路中的容量，可根据实际电容量需

求，选择并联接入连接电路中的电容单元2数量。

[0033] 上述仅为本发明的一个具体实施方式，但本发明的设计构思并不局限于此，凡利

用此构思对本发明进行非实质性的改动，均应属于侵犯本发明保护范围的行为。
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图2
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图3

图4
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